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产品名称 安徽步微 半导体金属封装外壳
杭州金属封装外壳

公司名称 安徽步微电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市长丰县义井乡合淮路1幢119室

联系电话 18756088865 18756088865

产品详情

经济性

经济性是选择检漏方法的关键之一。单考虑检漏方法本身的经济性比较容易，但要从所需的检漏设备、
对人员的技术要求、检漏结果的可靠性等方面综合评价检漏方法的经济性则较困难。

一致性

对有些检漏方法来说，不管检测人员是否熟练，所得到的检测结果都基本相同;有些方法则是内行和外行
使用，其结果全然不同。可能的情况下，应采用不需要熟练的专门技术就能正确检测的方法。每种方法
都有不同的技术关键，不同的检漏人员未必能得出一致的检漏结果

可靠性 未检测出泄漏并不等于就是没有泄漏，对此应进行判断。采用某种方法进行检漏时，应该了解该
方法是否可靠。检漏结果的可靠性与上面介绍的方法的一致性、稳定性等多种因素有关。

封装的目的：

封装，金属封装外壳工艺，就是指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便于其它器件连
接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强
电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印
刷电路板上的导线与其他器件相连接，金属封装外壳厂家，从而实现内部芯片与外部电路的连接。

10号钢在烧结光纤类管壳，半导体金属封装外壳，金属封装外壳中的应用。



我们用10号钢和20号钢做比较

它们都是含碳量比较低的优质碳素结构钢，它们不同的主要是两方面，一是含碳量不同；而是机械性能
不同。从化学成分上来看，10#钢平均含碳量为万分之10，20#钢平均含碳量为万分之20。由于含碳量的
不同就导致了它们的机械性能的不同。碳素结构钢随着含碳量的增加，强度硬度都相应提高，杭州金属
封装外壳，塑性纫性相应降低。10#、20#属于低碳钢，强度硬度不高，塑性纫性都很好。它们之间比较
来说，10#钢的强度和硬度比20#钢要低；10#钢的塑性和纫性比20#钢要好，也是说要软些。

安徽步微(图)-半导体金属封装外壳-杭州金属封装外壳由安徽步微电子科技有限公司提供。安徽步微(图)
-半导体金属封装外壳-杭州金属封装外壳是安徽步微电子科技有限公司（www.buweidz.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。
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